
































专利名称(译) 超声波探头以及电子设备和超声波成像设备

公开(公告)号 US10074795 公开(公告)日 2018-09-11

申请号 US14/920272 申请日 2015-10-22
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[标]发明人 KIYOSE KANECHIKA
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审查员(译) DOUGHERTY，THOMAS

优先权 2014222470 2014-10-31 JP

其他公开文献 US20160126445A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

提供一种超声波探头，其可以增加超声波装置单元的板的抗冲击性。超
声波探头包括壳体。壳体限定开口和与开口连续的容纳空间。超声波装
置单元设置在容纳空间中。板在其第一表面上具有面向开口的超声换能
器。刚性体与板的第二表面和壳体接触。刚体具有比板更高的刚度。
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